附件1：
镁基材料主要技术参数
一、30A800V双脉冲微弧氧化电源：
1.需采用IGBT式整流模式,电源具备数据存储与导出功能,可显示运行曲线。
2.正向输出：电流/电压＝0～30A/0～800V；
3.负向输出：电流/电压＝0～30A/0～400V ； 
[bookmark: _GoBack]4.占空比：3-95%
5. 输出频率：50-3000Hz
6.峰值电流：600A
7.操作模式：恒流模式/恒压模式
二、微弧氧化电解槽：
双电解槽结构：要求电解槽设计成双槽结构，由一个大槽与一个小槽组成，双槽除尺寸大小不同其他功能一致，大槽容积大于100L，小槽容积大于10L。四面均需配备阴极板，且阴极板需进行防短路处理。电解槽内置空气搅拌设计。为保证实验安全，线路不得外露。启动开关应设置在电解槽盖板上。为方便观看等离子放电过程，盖板采用透明亚克力材质，可清晰观察微弧氧化涂层制备过程。为方便更换电解液，电解槽内部冷却采用盘管式设计。
三、冷却系统：
1.冷水机组：采用5HP冷却机组＋循环泵一整套
2.制冷模式：便于槽液更换，采用间接冷却 。

